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Abstract (en)
Application device comprises a cleaning valve arrangement (20) assigned to the fluid inlet channel (110) of a distribution fluid chamber with a
cleaning valve nozzle (30) and a valve actuating unit (5) for closing and opening the cleaning valve nozzle. A flow path (100) for cleaning the fluid
chamber is formed in the distribution fluid chamber between the fluid inlet channel and the cleaning valve arrangement when the cleaning valve
nozzle is open. Independent claims are also included for the following: (1) Method for cleaning the application device; and (2) Electronic control
device for the application device. Preferred Features:.

Abstract (de)
Eine Auftragungseinrichtung (1) zum Auftragen von Fluid auf ein Substrat umfasst eine Reihenanordnung von Ventileinrichtungen (21), die
jeweils mit einer Auftragungs-Ventildüse (31) ausgestattet sind, sowie eine Verteilungs-Fluidkammer (11) mit einem Fluideinlasskanal (110). Dem
Fluideinlasskanal (110) ist eine Reinigungs-Ventileinrichtung (20) zugeordnet, die in die Reihenanordnung der Auftragungs-Ventileinrichtungen (21)
eingegliedert und mit einer Reinigungs-Ventildüse (30) ausgestattet ist. In der Verteilungs-Fluidkammer (11) ist zwischen dem Fluideinlasskanal
(110) und der Reinigungs-Ventileinrichtung (20) eine bei geöffneter Reinigungs-Ventildüse (30) wirksame Strömungsstrecke (100) zum Reinigen
der Fluidkammer (11) gebildet. Ein Verfahren zum Reinigen der Auftragungseinrichtung (1) besteht darin, dass die Verteilungs-Fluidkammer
(11) mit unter Druck stehendem Reinigungsfluid beaufschlagt wird, die Auftragungs-Ventileinrichtungen (21) geschlossen gehalten werden,
während hingegen die Reinigungs-Ventildüse (30) geöffnet wird, und anschließend die Reinigungs-Ventildüse (30) geschlossen wird und die
Auftragungs-Ventileinrichtungen bei Beaufschlagung der Verteilungs-Fluidkammer (11) mit unter Druck stehendem Reinigungsfluid geöffnet werden.
Eine Ventileinrichtung (2) einer Auftragungseinrichtung (1) weist eine lösbar befestigte Düsenblende (3, 4) auf, die in abgenommenen Zustand
einen Ventilkolben (51) freigibt. Die Ventileinrichtung (2) weist weiterhin einen geraden, von Strömungsecken freibleibenden Fluidkanal auf. Ein
Justierkolben (61) ist zum Einstellen und Justieren des Hubs des Ventilkolbens (51) verstellbar gelagert.
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